










































专利名称(译) 基于可印刷纳米材料热敏电阻的体温跟踪温度传感器

公开(公告)号 US20170127944A1 公开(公告)日 2017-05-11

申请号 US14/932998 申请日 2015-11-05

[标]申请(专利权)人(译) 纳米与先进材料研发有限公司

申请(专利权)人(译) 纳米及先进材料研发院有限公司

当前申请(专利权)人(译) 纳米及先进材料研发院有限公司

[标]发明人 SUN CAIMING

发明人 SUN, CAIMING

IPC分类号 A61B5/00 G01K1/08 G01K7/22 H01C17/28 A61B5/01 H01C1/142 H01C1/14 H01C7/04 G01K13/00

CPC分类号 A61B5/0008 H01C7/041 G01K1/08 G01K7/22 G01K13/002 A61B5/01 A61B2562/12 H01C1/142 H01C1
/1413 H01C17/281 A61B2560/0214 A61B2562/0209 A61B2562/0276 A61B5/0022 A61B2562/164

其他公开文献 US10034609

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供无线温度传感器。具有灵活的大面积印刷热敏电阻的温度传感器可
以包括用于温度感测的负温度系数（NTC）热敏电阻，用于与NTC热敏
电阻电连接并获得由NTC热敏电阻感测的温度的控制电路，用于向NTC
热敏电阻和控制电路提供电源，以及用于支撑NTC热敏电阻，控制电路
和电源的框架元件，其中框架元件至少部分热绝缘以在温度传感器内建
立热平衡。由于传感器内建立的快速热平衡，温度传感器可以以快速准
确的方式感测温度。
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